
 

 
 

Dodatek ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) 

SMLUVNÍ STRANY 
 České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00 

IČO: 684 07 700 

DIČ: CZ68407700 

Fakulta strojní 

 

adresa: Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 

IČO 452 77 397 

se sídlem Na Valentince 1003/1, Praha 5, PSČ 150 00  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9712  

 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní 
strana“) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, že  

a) Smluvní strany spolu uzavřeli smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal na své náklady 
a na své nebezpečí zajistit pro objednatele provedení díla v rámci veřejné zakázky s názvem 
Rozšíření přístupového systému (monoblok FS) (dále jen „smlouva“); a 

b) Smluvní strany si přejí upravit administrativní chybu smlouvy, 

uzavírají Smluvní strany tento dodatek ke smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

 

1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní strany tímto upravují identifikaci zhotovitele uvedenou v čl. I smlouvy, která nově zní takto:   

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 

IČO 452 77 397 

se sídlem Na Valentince 1003/1, Praha 5, PSČ 150 00  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9712  

 

 

 

2. Závěrečná ujednání  

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti nezměněna.  

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v Registru smluv.  

2.3. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.  

 

Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

Zhotovitel:     Objednatel: 
 
V Praze dne 17.9.2025    V Praze dne 22.9.2025 
 
_______________________________  _________________________________ 
      České vysoké učení technické v Praze,  
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. Fakulta strojní 
    


